Puszki elektroinstalacyjne - Seria niebieska bezhalogenowa - Puszki do pustych scian

Electrical installations boxes -

A

Nr kat.- kolor / No. Cat.- Colour
Niebieski / Blue @

Norma / Norm

Certyfikaty / Certificates
Wymiary zewnetrzne / Dimensions
Srednica zewnetrzna / Outside bore (A)
Gtebokos¢ / Depth (B)

Rozstaw otworéw do mocowania sprzetu *
Distance of mounting to equipment boxes* (C)

Stopien ochrony/ IP Class
Masa / Weight
Opakowanie zbiorcze / Collective package

Dodatkowe cechy / Additional characteristics

74mm

Waznym elementem
konstrukcyjnym puszki jest
zastosowanie dwoch otwordw
o rozstawie 60mm. Daje to
mozliwo$¢ montazu na niej
osprzetu, a dzieki zastosowaniu
wiekszej Srednicy puszki
wnetrze pod osprzetem zyskato
na przestrzeni.

Non-halogen, unflamed blue series - Hollow wall series

PV70
v}\_
@70 mm
osprzet @ 60 mm
32 150 203

PN-E 93208:1997, PN-EN 60670-1:2005,
PN-EN 60998-2-5

® (€ klasa VO

73 mm
60 mm

60 mm

IP 20
469
12 szt.

Puszka jest wyposazona w pokrywe przykrecana na 4
wkrety. PV70 to nowatorskie uniwersalne rozwiazanie po-
zwalajace na wszechstronne zastosowania. Mozna w niej
zamocowac osprzet. Mozna dokonywac w niej rozgatezien
instalacyjnych, mozna ja wykorzystac¢ jako miejsce do
osadzania elementow elektronicznych.

W komplecie szczelnie przykrecana pokrywa wchodzaca
w gtab puszki. Opcjonalnie mozna dokupi¢ tacznik pozwa-
lajacy na tworzenie wielokrotnych blokow puszek.

Ramka pojedyncza standardowego osprzetu elektrotech-
nicznego zakrywa kotnierz puszki. W wypadku taczenia
puszek tacznikiem KD71 nie mozna stosowac ramek
wielokrotnych, ze wzgledu na inny rozstaw osi potaczo-
nych puszek.

Jest to pierwsza puszka o srednicy zewnetrznej 73mm
z mozliwoscia montazu osprzetu 60mm (niemozliwe? -
prosze sprawdzic).

Pokrywa doktadnie wchodzi w Wygodne ostabienia pod peszle

przestrzen puszki, tworzac jedna o $rednicy 20 mm pozwalajace

ptaszczyzne z kotnierzem. na prostopadte odprowadzenia
przewodow.

Potaczone puszki pozwalaja na stosowanie praktyki instalatorskiej
pozwalajacej na umieszczanie elementow elektronicznych
W przestrzeni obok zamocowanego osprzetu.




